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Produktens funktioner

Standardfunktioner

Funktionerna i HP Compaq Microtower [mikrotorn] kan variera
beroende pa modell. For att 4 en fullstindig forteckning 6ver maskin-
och programvara som finns installerad i datorn kan du kora programmet
Diagnostik for Windows. Instruktioner om hur du anvénder det hir
programmet finns i handboken Felsdkning pa cd-skivan Documentation.

Microtower-konfiguration

Referenshandbok
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Produktens funktioner

Komponenter pa frontpanelen

Konfigurationen av enheten kan skilja sig at ndgot mellan
olika modeller.

— .

Komponenter pa frontpanelen

® Optiska enheter (CD-ROM-, CD-R/RW-, @  Utmatningsknapp for optisk enhet
DVD-ROM-, DVD+R/RW- eller
CD-RW/DVD-kombi-spelare)

@® Aktivitetslampor for optisk enhet ® Pa/av-knapp

© Diskettenhet f(tillval) © P&/avlampa

O Aktivitetslampa for diskettenhet (valfri) ©® Aktivitetslampa fér harddisk

© Diskettutmatningsknapp (tillval) ® Horlurskontakt

® USB-kontakter (Universal Serial Bus) ® Mikrofonkontakt
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Produktens funktioner

Komponenter pa baksidan

LT

Komponenter pa baksidan

o Natkabelns kontakt @ 22 RJ-45-natverkskontakt

(2] Spanningsvaljare ® L& Parallellkontakt

© &  PS/2-muskontakt © O Bildskarmskontakt

(4] PS/2-tangentbordskontakt ® (O Kontakt for harlurar/ljud ut
® «<+ USB (Universal Serial Bus) ® -J Kontakt for ljudingang

® 1010l Seriell kontakt ® & Mikrofonkontakt

@y, Antal kontakter och dess placering kan variera beroende p& modell.

Bildsk&rmskontakten p& moderkortet &r inaktiv om ett PCl Express-grafikkort har installerats

i datorn.

Om ett standard PCl-grafikkort har installerats, kan kontakterna pé kortet och moderkortet
anvéndas samtidigt. Vissa instélningar kan behéva éndras i setup-programmet for att
bada kontakterna ska kunna anvéndas. Mer information om startordningen finns i

Konfigureringshandboken pé cd-skivan Documentation.

Referenshandbok

www.hp.com



Produktens funktioner

Tangentbord

Tangentbordskomponenter

@ Funktionstangenter Utfor sarskilda funktioner beroende pé vilket program som anvénds.

@® Redigeringstangenter  Omlfattar féljande: Insert, Home, Page Up, Delete, End och
Page Down [Infoga, Hem, Sida upp, Radera, Slut och

Sida ned].
® Statuslampor Visar status fér datorn och tangentbordsinstaliningar
(Num Lock, Caps Lock och Scroll Lock).
O Numeriskt Fungerar som knappsatsen pd en rdknare.
tangentbord
@® Piltangenter Anvéands fér att navigera i ett dokument eller p& en webbplats.
Med de har tangenterna kan du gé till vanster, till hdger, uppét
och nedat med tangentbordet i stllet for med musen.
® Ctrltangenter Anvands i kombination med ndgon annan tangent; funktionen
beror p& vilket program du anvander.
@ Programtangent* Anvéands (som hdger musknapp) fér att dppna snabbmenyer
i Microsoft Office-program. Kan ha andra funktioner i andra
program.
® Windows Anvéands for aft dppna startmenyn i Microsoft Windows. Anvands
logo-tangenter* i kombination med andra tangenter fér olika funktioner.
© Alttangenter Anvands i kombination med ndgon annan tangent; funktionen

beror pé& vilket program du anvander.

*Tangenter tillgangliga i vissa geografiska omraden.
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Produktens funktioner

Windows logo-tangent

Om du anvénder Windows logo-tangent i kombination med
andra tangenter kan du utfora sérskilda funktioner som finns
i operativsystemet Windows. I avsnittet “Tangentbord” kan
du se var Windows logo-tangenten finns.

Funktioner med Windows logo-tangent

Windows logo-tangent

Visar eller déljer Start-menyn.

Windows logotangent + d

Visar skrivbordet.

Windows logotangent + m

Minimerar alla 8ppna program.

Skift + Windows logo-tangent + m

Angrar Minimera allt.

Windows logotangent + e

Oppnar fénstret Den hér datorn.

Windows logotangent + f

Oppnar dialogrutan Sék: alla filer.

Windows logotangent + Ctrl + f

Startar Sék dator.

Windows logo-tangent + F1

Oppnar Windows Hijalp.

Windows-tangent + |

Laser datorn om du &r uppkopplad mot en
natverksdoman, eller ger dig majlighet att
vaxla anvéndare om du inte ar uppkopplad
mot en natverksdoman.

Windows logo-tangent + r

Oppnar dialogrutan Kér.

Windows logotangent + u

Startar Programhanteraren [Utility Manager].

Windows logotangent + Tab

Aktiverar nasta knapp i Aktivitetsfaltet.

Speciella musfunktioner

De flesta program har stéd for mus. Musknapparnas funktioner
varierar beroende pa vilket program du anviander.

Referenshandbok
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Produktens funktioner

Serienumrets placering

Varje dator har ett unikt serienummer och ett produkt-id-nummer som
finns hogst upp pa datorn. Ha dessa nummer tillgéingliga nér du ringer
kundtjanst for att fa hjilp.

Serienumrets och produkt-id-numrets placering
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Uppgradera maskinvara

Servicefunktioner

I din dator finns funktioner som underlittar service och uppgraderingar.
Oftast behovs det inga verktyg for de installationsprocedurer som
beskrivs i det hér kapitlet.

Varnings- och Se upp!-meddelanden

> D B b

Fore en uppgradering bor du noga ldsa igenom alla tillampliga
instruktioner, varnings- och se upp!-meddelanden som finns
i den hir handboken.

VARNING! For att minska risken fér personskada pé& grund av elektrisk
stot och/eller varma ytor méste du ta ut natsladden frén vagguttaget och
l&ta de interna systemkomponenterna svalna innan du rér vid dem.

VARNING! Fér att minska risken for elekirisk stot, brand eller skada pé
utrustningen f&r du inte sétta in telefonkabelns kontakt i natverkskortet (NIC).

SE UPP! Statisk elekiricitet kan skada elekironikkomponenterna i datorn eller
extra utrustning. Innan du pabérjar dessa procedurer ser du till at du &r fri
fréin statisk elektricitet genom att ta i eft jordat metallféremal. Mer information
finns i Bilaga D, “Elektrostatisk urladdning”.

SE UPP! Innan du tar bort datorns kdpa kontrollerar du att datorn
&r avstdngd och att nétsladden har tagits bort frén natuttaget.

Referenshandbok
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Uppgradera maskinvara

Ta bort datorns kapa

Sa hér tar du bort datorns kapa:

1. Stdng av datorn pa ritt sétt via operativsystemet. Stang ddrefter
av eventuell kringutrustning.

2. Dra ut nitsladden fran viagguttaget och datorn samt koppla loss
all kringutrustning.

SE UPP! Innan du tar bort datorns kdpa, kontrollerar du att datorn
&r av och att nétsladden har tagits bort frén végguttaget.

3. Ta bort skruven @ som fiéster sidplaten i datorns chassi.

4. Dra képan @ bakat ungefir 2,5 cm och lyft sedan bort den
frén enheten.

%\ Du kan ldgga datorn pa sidan for att installera de inre komponenterna.
Se till att den sidan dér kapan dr forsedd med ett handtag &r vind uppat.

Ta bort datorns sidoplét
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Uppgradera maskinvara

Ta bort frontpanelen

Ta bort frontpanelen pa foljande sitt:

1. Sting av datorn pa ritt sitt via operativsystemet. Sting direfter
av eventuell kringutrustning.

2. Dra ut nitsladden fran viagguttaget och datorn samt koppla loss
all kringutrustning.

3. Ta bort datorns kapa.

4. Om du vill ta av frontpanelen trycker du ned alla tre hakarna pa
panelens vinstra sida @ och vrider sedan av panelen fréan chassit @,
med borjan med vinster sida och darefter hoger sida.

Ta bort frontpanelen
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Uppgradera maskinvara

Installera ytterligare minne

Datorn levereras med DDR-SDRAM-minne (Double Data
Rate-Synchronous dynamic random access memory)
i DIMM-moduler (dual inline memory module).

DIMM

Minnessocklarna pa moderkortet kan forses med upp till fyra
standardiserade DIMM. I minnessocklarna finns minst en
forinstallerad DIMM. For maximalt minnesstod kan du forse
moderkortet med upp till 4 GB minnesutrymme, konfigurerat
i tva kanaler for hog prestanda.

DDR-SDRAM DIMM

For att systemet ska fungera riktigt, om systemet stoder
DDR-SDRAM DIMM, maste DIMM vara:

M standardiserade 184-stifts

B obuffrade PC2700 333 MHz-kompatibla eller
PC3200 400 MHz-kompatibla

B 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM

DDR-SDRAM DIMM miaste dven:

B stodja CAS-latens 2,5 eller 3 (CL = 2,5 eller CL = 3)

B innehilla obligatorisk JEDEC SPD-information

Dessutom stédjer datorn:

B 256 Mbit-, 512 Mbit och 1 Gbit-icke-ECC-minnesteknologier
B enkelsidiga och dubbelsidiga DIMM

B DIMM konstruerade med x8- och x16-DDR-enheter;
DIMM konstruerade med x4 SDRAM stdds ej
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Uppgradera maskinvara

Foljande processorbussfrekvenser kridvs for att systemet ska kunna
anvindas med understddda minnesfrekvenser.

Minnesfrekvens Nodvandig

processorbussfrekvens
333 MHz 533 MHz eller 800 MHz
400 MHz 800 MHz

Om en minnesfrekvens anvénds tillsammans med en processor med
for 1ag processorbussfrekvens, kommer systemet i stéllet att koras
med den hogsta minnesfrekvensen som stdds av processorn. Om datorn
dr utrustad med exempelvis en 400 MHz DIMM och en 533 MHz
processorbuss, kommer systemet att kora med minnesfrekvensen
400 MHz eftersom det dr den hogsta mojliga.

% Systemet startar inte om du installerar ej understodda DIMM.

Information om hur du tar reda pa processorbussfrekvensen
for en viss dator finns i Konfigureringshandboken pa
cd-skivan Documentation.

Utrusta DIMM-socklar

Systemet kors automatiskt med en kanal, i ett asymmetriskt
tvakanalslige eller i ett interfolierat tvikanalsldge med hogre
prestanda beroende pa hur DIMM installerats.

Systemet arbetar i ett enkanalslige om minneskapacitet
for DIMM endast finns i en kanal.

Systemet arbetar i ett asymmetriskt tvakanalslige om den totala
minneskapaciteten for DIMM i Kanal A inte dr identisk med den
totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal B.

Systemet arbetar i ett interfolierat tvakanalslige med hogre
kapacitet om den totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal A
dr identisk med den totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal B.
Teknologin och enhetsbredden kan emellertid variera mellan
kanalerna. Om exempelvis Kanal A har tvd 256 MB DIMM och
kanal B har en 512 MB DIMM, arbetar systemet i interfolierat ldge.

Referenshandbok
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Uppgradera maskinvara

B [allaldgen bestims den maximala arbetshastigheten av systemets
langsammaste DIMM. Om till exempel systemet har en 333 MHz
DIMM och en 400 MHz DIMM, kors systemet i den ldgsta av de
bada hastigheterna.

Det finns fyra DIMM-socklar pa moderkortet, med tva socklar
per kanal. Socklarna har etiketterna XMM1, XMM2, XMM3 och
XMM4. Socklarna XMM1 och XMM2 arbetar i minneskanal A.
Socklarna XMM3 och XMM4 arbetar 1 minneskanal B.

DIMM-sockelplacering
Artikel Beskrivning Sockelfdarg
(1) DIMM-sockel XMM1, Kanal A Svart
(2] DIMM-sockel XMM2, Kanal A Bl&
(3] DIMM-sockel XMM3, Kanal B Svart
(4] DIMM-sockel XMM4, Kanal B Bl&
2-6 www.hp.com Referenshandbok



Uppgradera maskinvara

Installera DDR-SDRAM DIMM

SE UPP! Minnessocklarna har guldkontakter. Nér du uppgraderar minnet
ar det viktigt att du anvénder minnesmoduler med guldkontakter fér att
forhindra korrosion och/eller oxidation som kan intréffa om olika metaller
anvands.

SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn
eller pd tillvalskort. Innan du pabérjar dessa procedurer ser du till att du
&r fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallféremdl. Mer
information finns i Bilaga D, “Elektrostatisk urladdning.”

fi SE UPP! Rér inte vid minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen.

1. Sting av datorn pa ritt sitt via operativsystemet. Sting ddrefter
av eventuell kringutrustning.

2. Ta ut nétsladden ur vigguttaget och koppla loss all kringutrustning.
3. Ta bort datorns képa.

4. Leta riitt pA minnessocklarna pa moderkortet.

VARNING! Minska risken fér brannskador genom att lata de interna
systemkomponenterna svalna innan du rér vid dem.

Referenshandbok
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Uppgradera maskinvara

5. Oppna sockelns bada hakar @ och tryck in minnesmodulen
i sockeln @.

-~
@

‘o

g

Installera en DIMM

En minnesmodul kan bara installeras pa ett sétt. Passa sparet
pa modulen med upphgjningen i minnessockeln.

g

For att erhalla maximal minnesprestanda utrustar du socklarna s att
minneskapaciteten i Kanal A blir identisk med minneskapaciteten i
Kanal B. Om du exempelvis har en forinstallerad DIMM i sockel XMM 1
och liagger till en andra DIMM, rekommenderas att du installerar en
DIMM med samma minneskapacitet i sockel XMM3 eller XMM4.

g

6. Tryck ner modulen i sockeln. Kontrollera att den &r helt inne och
sitter fast ordentligt. Se till att hakarna #r lasta @.

7. Upprepa steg 5 och 6 om du 6nskar installera ytterligare moduler.
8. Sitt pa kapan igen.

Datorn ska kinna av den nya minnesmodulen automatiskt nista gang
du startar datorn.
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Uppgradera maskinvara

Byta ut eller uppgradera en enhet

I datorn finns plats for upp till sex enheter som kan installeras i olika
konfigurationer.

I detta avsnitt beskrivs hur du sitter in och tar bort lagringsenheter.
En stjarnskruvmejsel behovs for enhetens styrskruvar.

SE UPP! Se ill aft séikerhetskopiera alla dina filer pé& hérddisken och spara
dem pd t.ex. en cd-skiva innan du tar bort harddisken. Om detta inte grs
kan du férlora data. Nér du har bytt ut den priméra harddisken méste du
kéra cd-skivan Restore Plus! for att ladda de filer som HP har férinstallerat.

Enhetens placeringar

Enheternas placering

@ Tv& 5,254ums, halvhdjdsplatser for tillvalsenheter

® Tvé standard 3,54ums, en tredjedelshdjdplats
(p& bilden en 1,44-MB diskettenhet)

® Tvd inbyggda 3,5-tums, en tredjedelshojdplatser
for harddiskar
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Uppgradera maskinvara

Ta bort en enhet

1. Stiéing av datorn pa ritt sétt via operativsystemet. Sting darefter
av eventuell kringutrustning. Ta ut nétsladden ur vigguttaget
och koppla loss all kringutrustning.

2. Ta av kapan och frontpanelen.

3. Lossa strom- och datakablar pa baksidan av enheten enligt
foljande figurer.

Lossa kablar till den optiska enheten
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Uppgradera maskinvara

lossa kablar till diskettenheten

lossa kablar till hérddisken
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Uppgradera maskinvara

4. Ett enhetsfiste med 1ashakar haller de olika enheterna pa plats.
Lyft pa lashaken pa enhetsféstet @ for den enhet du 6nskar
ta bort och skjut sedan ut enheten frian enhetsplatsen @.

Ta bort enheter

5. Lossa de fyra styrskruvarna (tva pa varje sida) pa enheten som
ska tas bort. Du kommer att behdva dessa skruvar vid installation
av en ny enhet.
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Uppgradera maskinvara

Byta ut en enhet

i} SE UPP! Goér sd har for att minska risken for forlust av information och skada
pé dator eller harddisk:

B  Om du satter in eller tar bort en harddisk maste operativsystemet
avslutas korrekt innan datorn stdngs av. Ta inte bort en harddisk nar
datorn &r pa eller i vilolage.

B Innan du hanterar en enhet kontrollerar du, att du inte @r statiskt
laddad. Undvik att réra vid enhetens kontakter. Mer information om
att undvika skador till f5ljd av statisk elekricitet finns i Bilaga D,
“Elektrostatisk urladdning.”

Hantera enheten varsamt, tappa den inte.

Anvand inte onddigt vald nér du satter i en enhet.

B Undvik aft utsétta en h&rddisk for vétskor, extrema temperaturer eller
produkter som alstrar magneffalt s&som bildskérmar och hégtalare.

% Se till att du alltid sékerhetskopierar datan pa den gamla harddisken
innan harddisken tas bort, sé att du kan overfora all data till den nya
hérddisken.

1. Ta de fyra styrskruvarna (tva pa varje sida) som du tog bort fran
den gamla enheten och sétt dem i den nya enheten. Styrskruvarna
gor att enheten kommer i rétt lige i enhetsfistet. HP tillhandahéller
extra styrskruvar pa datorladans framsida under frontpanelen.

% Det finns totalt atta extra styrskruvar framtill i chassit under frontpanelen.
Fyra har 6-32 standardgéingor och fyra har M3 metriska géngor.
Standardskruvarna anvénds for harddiskar och &r blanka. Metriska
skruvar anviinds for alla andra anheter och &r svarta. Se till att anvinda
ritt styrskruvar i enheten.
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Uppgradera maskinvara

2. Skjut in enheten i enhetsplatsen tills den lases fast, se till
att styrskruvarna 16per i skarorna.

Skjuta in enheter i enhetsplatsen
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Uppgradera maskinvara

3. Ateranslut strém- och datakablar till enheten enligt féljande figurer.

Sétta tillbaka kablar i den optiska enheten
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Uppgradera maskinvara

Satta tillbaka kablar i diskettenheten

Satta tillbaka kablar i hdrddisken
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Uppgradera maskinvara

AN

ES

4. Anslut datakabeln till moderkortet om du installerar en ny harddisk.

Med utbytesharddisken medfoljer flera datakablar. Se till att du
anviander den kabel som &r identisk med den fabriksinstallerade
kabeln.

Om datorn endast har en SATA-harddisk, maste du ansluta harddiskens
datakabel till kontakten med etiketten P60 SATA 0 for att inget
funktionsproblem ska uppstd med harddisken. Om du ldgger till en
andra harddisk ansluter du harddiskens datakabel till den kontakt som har
etiketten P61 SATA 1. Anslut en tredje SATA-enhet till P62 SATA 2
och en fjarde SATA-enhet till P63 SATA 3.

5. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet “Sétta ihop datorn”
i det hér kapitlet.

6. Starta datorn.

Om du har bytt ut den priméra harddisken, sitter du i cd-skivan
Restore Plus! for att aterstélla operativsystem, drivrutiner och/eller
program som var forinstallerade nér du kdpte datorn fran HP. F6lj
instruktionerna i den handbok som medf6ljde aterstillningsprogrammet.
Nir aterstillningen dr klar installerar du om dina egna filer som du
sikerhetskopierade innan du borjade bytet av harddisk.

Referenshandbok
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Uppgradera maskinvara

Ta bort eller installera ett expansionskort

I datorn finns tva PCI-expansionsplatser som vardera kan rymma
ett expansionskort som &r upp till 17,46 cm langt. I datorn finns
dven en plats for ett PCI Express x1-expansionskort och en plats
for ett PCI Express x16-expansionskort.

N | |

.iIIIIIIIIIIIIIi-

200000

-]
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)

y 8

Expansionsplatsernas placering

Artikel Beskrivning

o plats for PCl-expansionskort

plats fér PCl-expansionskort

(2]
(3] plats for PCI Express x1-expansionskort
(4]

plats fér PCl Express x16-expansionskort

% I PCI Express x16-expansionsplatsen kan du installera ett
expansionskort av typen PCI Express x1, x4, x8 eller x16.
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Uppgradera maskinvara

Sa hér tar du bort, ersitter eller ldgger till ett expansionskort:

1. Sting av datorn pa ritt sitt via operativsystemet. Sting darefter
av eventuell kringutrustning. Ta ut nitsladden ur vigguttaget
och koppla loss all kringutrustning.

2. Ta bort sidopléten och ldgg datorn pa sidan sa att datorns inre
komponenter syns och &r litt dtkomliga.

3. Pa datorns baksida finns ett lasplat som laser fast expansionskortens
kortplatar och tickplatar. Ta bort skruven som haller skyddsplatens
1as pa plats @ och skjut bort skyddsplatens las fran fistena @
sa att de inte ldngre lases av laset.

Frigéra l&splétens I&s
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Uppgradera maskinvara

4. Innan du installerar ett expansionskort tar du bort skyddsplaten
eller befintligt expansionskort.

a. Om du ska installera ett expansionskort i en ledig kortplats,
ta da forst bort lamplig skyddsplat framfor kortplatsen baktill
pa chassit. Dra kortet rakt upp ur sockeln och sedan bort fran
chassits inre.

Ta bort skyddsplét frén en expansionskortplats
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Uppgradera maskinvara

b. Om du tar bort ett standard PCI-kort, tar du tag i kortets
bada dndar och vickar det fram och tillbaka tills kontakterna
sldpper fran sockeln. Dra sedan expansionskortet rakt upp ur
sockeln @ och bort fran chassits inre @ for att direfter frigéra
det fran chassiramen. Skrapa inte kortet mot andra komponenter.

Ta bort ett expansionskort

Referenshandbok www.hp.com
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Uppgradera maskinvara

¢.  Om du tar bort ett PCI Express-kort, drar du bort 1asarmen
(baktill pa expansionskortplatsen) fran kortet och vickar sedan
forsiktigt pa kortet fram och tillbaka tills det lossnar fran
kortplatsen. Dra sedan expansionskortet rakt upp ur sockeln
och bort fran chassits inre for att direfter frigora det fran
chassiramen. Skrapa inte kortet mot andra komponenter.

% Innan du tar bort ett befintligt expansionskort, lossar du forst alla
kablar som eventuellt &r anslutna till kortet.

Ta bort ett PCl Express-expansionskort

5. Om du inte byter ut ett gammalt kort mot ett nytt sétter du
in en tidckplat 6ver den 6ppna kortplatsen. Sitt in tdckplaten
Over Oppningen och skjut ner lasplaten for att 1asa fast den.

SE UPP! Nar du har tagit bort ett expansionskort, méste du ersétta det
med antingen ett nytt kort eller en skyddsplét fér att kylningen av datorns
inre komponenter ska fungera under driften.
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Uppgradera maskinvara

6. Om du byter ut ett kort eller installerar ett nytt expansionskort
haller du kortet 6ver den tomma Kkortplatsen pa moderkortet och
sitter ner det sé att kortplaten passar in i Sppningen pa chassits
baksida @. Tryck forsiktigt kortet rakt ner i expansionskortplatsen
pa moderkortet @.

Byta eller installera ett expansionskort

%\ Nir du installerar ett expansionskort maste du trycka fast det riktigt
sd att hela kontakten sitter ordentligt i sockeln.

7. Om byter ut ett kort lagger du det gamla kortet i den
antistatférpackning som det nya lag i.
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Uppgradera maskinvara

8. Medan du héller expansionskortplaten mot chassit, skjut ned
skyddsplatens 1as mot expansionskortplaten och skyddsplatarna @

sa att de lases fast och skruva fast skruven @ som haller skyddsplétens
1as pé plats.

L&sa fast expansionskort och skyddsplétar

9. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet “Sétta ihop datorn”
i det hér kapitlet.
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Uppgradera maskinvara

Satta ihop datorn

1. Placera datorchassit staende. Sitt in de tre hakarna pa frontpanelens
hogersida @ i de rektangulira hélen i chassit och vrid frontpanelen
pa plats sa att de tre flikarna pa panelens vinstersida laser fast
i chassit @.

Satta tillbaka frontpanelen
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Uppgradera maskinvara

2. Placera sidoplaten i ritt ldge pa chassit och skjut den pa plats @.
Se till att skruvhalen hamnar i ritt l4ige och skruva sedan fast den @.

Sétta tillbaka sidopléten
3. Sitt tillbaka nétkabeln i datorn och anslut den sedan till ett vigguttag.
4. Anslut ater all kringutrustning till datorn.

VARNING! For att minska risken for elektrisk stot, brand eller skada
pd utrustningen far du infe sdtta in telekommunikations- eller telefonkablar
i natverkskortet (NIC).

5. Starta datorn genom att trycka pa Pa/av-knappen.
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Y od [
Specifikationer
HP Compaq Microtower [mikrotorn]
Microtower [mikrotorn]-matt
Hajd 14,5 tum 36,80 cm
Bredd 6,88 tum 17,50 cm
Djup (djupet &kar om datorn ar férsedd 16,5 tum 42,00 cm
med ett portsakerhetsbygel)
Ungefdarlig vikt 23,8 |b 10,82 kg
Temperaturomrade
| drift 50° till 95 °F 10° till 35 °C
Avstangd -22¢ 1ill 140 °F -30° till 60 °C
Relativ fuktighet (icke kondenserande)
| drift 10-90% 10-90%
Avstangd 5-95% 5-95%
Maximal hojd 6ver havet (ej tryckkabin)
| drift 10.000 fot 3.048 m
Avstangd 30.000 fot 9.144 m

Drifttemperaturen minskar 1,0 °C per 300 m (1.000 fot) upp till 3.000 m (10.000 fot) &ver
havet, utan direkt solljus. Maximal &ndring av driftemperatur &r 10 °C/h. Den &vre grdnsen
kan sankas beroende pa vilken extrautrustning som installerats.

Varmevutstralning
Maximalt 1.575 BTU/h 397 keal/h
Typiskt (vilolage) 340 BTU/h 86 kcal/h
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Specifikationer

HP Compaq Microtower [mikrotorn] (Fortséttning)

Ineffekt 115V
Stromkalla

Driftspanning* 90-132V

vaxelstrém

Spdnningsintervall 100-127 V

vaxelstrém

Frekvens 50-60 Hz

Uteffekt 300 W

Markstrom (maximal)* 8A@100V

vaxelstréom

230V

180-264 V
vaxelstréom
200-240V

vaxelstréom

50-60 Hz
300 W
4A@200V

vaxelstréom

*Detta system anvander ett nataggregat med heltdckande passiv korrektion. Den heltdckande
korrektionen finns endast i 230 V-driftslage. Detta gor att systemet uppfyller kraven for CE-markning
fér anvandning i Europeiska Unionen. Till den har stromkallan méste en spéanningsvaljare

anvdndas.
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Byta batteri

Batteriet som levereras med datorn ger strom at realtidsklockan.
Nir du byter ut batteriet maste det vara av samma typ som datorns
originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts litiumbatteri.

Du kan forldnga litiumbatteriets livslingd genom att ansluta datorn
till ett vagguttag. Litiumbatteriet anvinds bara som stromforsorjning
nir datorn INTE é&r ansluten till ett vigguttag.

VARNING! Datorn innehdller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns
risk for brand eller fratskador om batteriet hanteras felaktigt. S& har minskar
du risken fér personskador:

B Forsok inte att ladda upp batteriet.
B Utsatt inte batteriet for hdgre temperaturer én 60 °C.

B To inte isar, klém sonder eller punktera det, kortslut inte externa
kontakter och kasta det inte i vatten eller eld.

B Ersdtt bara batteriet med det HP-batteri som &r avsett fér den hér produkten.

SE UPP! Innan du byter batteri ar det viktigt att du sékerhetskopierar

datorns CMOS-instéliningar. Nér batteriet tas bort eller bytes ut kommer
CMOS-instéllningarna att raderas. Mer information om sakerhetskopiering av
CMOS-instéllningar finns i handboken Felsékning pé& cd-skivan Documentation.

Sléng inte batterier i hushé&llssoporna. Hantera dem som miljsfarligt avfall och
l&mna in dem pd uppsamlingsplatser for batterier eller hos en auktoriserad
HP-&terforsdljare.

SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn
eller extrautrustningen. Innan du pébérjar dessa procedurer ser du il
att du &r fri frén statisk elekricitet genom att ta i ett jordat metallféremdl.
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Byta batteri

1. Sting av datorn pa ritt sitt via operativsystemet. Sting ddrefter
av eventuell kringutrustning.

2. Ta ut nitsladden ur vigguttaget och koppla loss all kringutrustning.
Ta bort datorns képa.

% Du kan behdva ta bort ett expansionskort for att komma at batteriet.

3. Leta ritt pa batteriet och batterihdllaren pa moderkortet.

4. Beroende pa vilken typ av batterihdllare som finns pa moderkortet
foljer du respektive anvisningar nedan for att byta batteri.

Typ 1

a. Lyft ut batteriet ur héllaren.

Ta bort ett myntformat batteri (Typ 1)

b. Skjut in det nya batteriet pa plats med pluspolen uppat.
Batterihallaren laser automatiskt batteriet i ritt position.

B-2 www. hp.com Referenshandbok



Byta batteri

Typ 2

a. Tryck pa metallklimman som sticker upp pa batteriets ena
sida for att lossa det fran hallaren. Nér batteriet lossats lyfter
du bort det @.

b. Sitt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets kant under
héllarens metallklimma. Pluspolen ska vara uppat. Tryck ner
batteriets andra kant tills metallklimman laser fast batteriet @.

Ta bort och sétta i ett myntformat batteri (Typ 2)
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Byta batteri

Typ 3
a. Dra tillbaka klimman @ som haller batteriet pa plats
och ta bort batteriet @.

b. Sitt i det nya batteriet och sitt tillbaka klamman igen.

Ta bort ett myntformat batteri (Typ 3)

%\ Nar du har satt i ett nytt batteri, gor du pa foljande sitt:

5. Sitt tillbaka datorns kapa.
6. Anslut datorn till vigguttaget och starta den.

7. Still in datum och klockslag, 16senord och andra eventuella
instéllningar med setup-programmet. Mer information finns
i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Documentation.
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Sakerhetslas

Montera ett sakerhetslas

Siakerhetslaset som visas nedan och pa nista sida kan anvindas
for att 1asa microtower-datorn.

% En portsikerhetsbygel finns ocksa tillgéinglig (visas ej). Mer information
finns pa www.hp.com.

Kabellas

Montera ett kabellés
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Sékerhetslés

Tangentbordslas

Montera ett tangentbordsl&s
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Elektrostatisk urladdning

En urladdning av statisk elektricitet fran ett finger eller nigon annan
elektrostatisk ledare kan skada moderkortet eller andra enheter som
dr kénsliga for statisk elektricitet. Den hir typen av skada kan forkorta
enhetens livslangd.

Forhindra elektrostatiska skador

Forhindra elektrostatiska skador genom att vidta foljande
forsiktighetsatgérder:

Undvik handkontakt genom att transportera och forvara
produkterna i elektrostatiskt sékra forpackningar.

Forvara elektrostatiskt kinsliga produkter i férpackningarna
tills de ska anvéndas pa en elektrostatiskt skyddad arbetsyta.

Placera delarna pa en jordad yta innan du tar ut dem
ur forpackningarna.

Undvik att rora vid stift, ledningar och kretsar.

Kontrollera att du &r ordentligt jordad innan du rér vid
en elektrostatiskt kidnslig komponent.

Referenshandbok
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Elektrostatisk urladdning

Jordningsmetoder

Det finns flera olika jordningsmetoder. Anvind en eller flera av
foljande metoder nér du hanterar eller installerar elektrostatiskt
kénsliga komponenter:

B Anvind ett armband som ér anslutet till en jordad arbetsstation
eller datorns chassi via en jordningssladd. Ett jordningsarmband
ska ha minst 1 megohm +/-10 procents motstand till jord. For att
armbandet ska fungera bir du det atsittande direkt mot huden.

B Anvind hilband, tdband eller stovelstroppar nér du arbetar
stdende vid arbetsstationer. Anvind band pa bada fotterna
ndr du star pa ledande underlag.

B Anvind ledande verktyg.
B Anvind ett barbart servicekit med antistatisk matta.

Om du inte har ndgon av de ovanstaende utrustningarna for siker
jordning kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsiljare.

Mer information om statisk elektricitet far du via en auktoriserad
HP-aterforsiljare.
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Skotsel av dator och forberedelser

Datorskotsel

for transport

Folj nedanstaende anvisningar vid skotsel av dator och bildskidrm:

B Datorn ska sta pa ett stadigt underlag nér den anvénds. Se till
att det finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanfor
bildskdrmen for att luftcirkulationen ska bli tillrdcklig.

B Anvind aldrig datorn med kapa eller sidoplat borttagna.

B Hindra aldrig luftcirkulationen in i datorn genom att blockera
de frimre ventilerna eller luftintaget. Placera inte tangentbordet
(med nedfillda ben) direkt mot bordsdatorns framsida eftersom
det ocksa hindrar luftcirkulationen.

B Se till att inte datorn utsitts for mycket hog luftfuktighet, direkt
solljus eller mycket hoga/laga temperaturer. Information om
rekommenderade temperaturer och luftfuktighet for datorn finns
i Bilaga A, “Specifikationer” i den hir handboken.

B Setill att inga vitskor kan komma in i dator eller tangentbord.

Tépp aldrig till bildskdrmens ventilationshél pa nagot stt.
B Sting av datorn innan du gor ndgot av foljande:

0 Torka av datorns utsida med en mjuk fuktad trasa. Anvind
inte rengoringsmedel som kan missférga eller skada datorns yta.

O Av och till bor lufthalen pa datorns fram- och baksida goras
rena. Ludd och annat kan blockera in- eller utgaende luft sa
att kylningen blir otillriacklig.
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Skétsel av dator och férberedelser fér transport

Forsiktighetsatgarder for optiska enheter

I drift

Rengoring

Sakerhet

F6lj nedanstiende anvisningar nir du anvénder eller rengor
en optisk enhet.

Flytta inte enheten nir den anvénds. Det kan orsaka fel vid l4sning.

Undvik att utsétta enheten for plotsliga temperaturdndringar
eftersom kondens kan uppsta inuti enheten. Om temperaturen
plotsligt dndras nér enheten dr pa vintar du minst en timme
innan du slar av strommen. Om du anvinder den omedelbart
kan fel uppsta vid ldsning.

Undvik att placera enheten sa att den utsétts for hog luftfuktighet,
mycket hoga/laga temperaturer, mekaniska vibrationer eller
direkt solljus.

Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en
mjuk trasa latt fuktad med mild tvéittmedelsldsning. Spreja aldrig
nagon rengoringsvitska pa enheten.

Undvik alla typer av 16sningsmedel, t.ex. alkohol och bensin
eftersom de kan skada ytan.

Om viitska eller nagot foremal faller in i enheten drar du omedelbart
ur nitkontakten och later datorn undersokas av en auktoriserad
HP-servicegivare.
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Skétsel av dator och férberedelser fér transport

Forberedelse for transport

Folj nedanstaende instruktioner nér du forbereder datorn for transport:

1. Sédkerhetskopiera harddiskens filer till PD-skivor, bandkassetter,
cd-skivor eller disketter. Se till att inte lagringsmedia med
sikerhetskopiorna utsitts for elektriska eller magnetiska falt
nir de lagras eller transporteras.

% Harddisken 14ses automatiskt nér strommen stings av.

2. Ta bort eventuella programdisketter ur diskettenheterna.

3. Sitt in en tom diskett i diskettenheten for att skydda enheten
under transporten. Anvénd inte en diskett dir du har sparat,
eller tinker spara data.

4. Sténg av datorn och all kringutrustning.
5. Dra ut nitsladden ur vigguttaget och dérefter ur datorn.

6. Dra ut nitsladdar fran alla systemkomponenter och externa
enheter och koppla sedan loss dem fran datorn.

% Se till att alla kort sitter fast i sina kortplatser innan datorn transporteras.

7. Packa systemkomponenter och externa enheter i respektive
originalférpackning eller liknande sa att de 4r tillrackligt
skyddade.

% Specifikationer av temperatur, tryck och fuktighet under transport
(ej anvandning) finns i Bilaga A, “Specifikationer” i den hir handboken.
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